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铜镍硅合金 C18400

硅胶

沉板

IP-X7
30 Min/1m

RoHS
Compliant Pb

；

；

CF053-24S L  B  XX  R  X - A - A4

接触镀金 焊接区域镀金

防水圈型态

无此码 不组装防水圈，

 另单独附防水圈

5.符合HF无卤要求

1 组装防水圈

6.PART NUMBER CODE:
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建议密封方式
机壳面板

密封圈

前后组装方式

组装面板后公母头对插示意图
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机壳面板对密封圈与缩量

(建议压缩量为密封圈直径大小40-50%)

PCB板

密封圈

PCB板
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说明

材料 硅胶 黑色

毛边最大

表面没有模痕 油渍

环保要求 符合 环保要求

RoHS
Compliant Pb

IP-X7
30 Min/1m

组装防水圈款示意图

不组装防水圈款意示图

料号:CF053-24S L  B  XX  R  1 - A - 01

料号：CF053-24S L  B  XX  R  - A - 01

本体

防水圈

防水圈尺寸图

沉板
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